
Termine

Anmeldung unter 
www.metallbaufachforum.de

02.11.2011 Sheraton Hotel
Essen

03.11.2011 Lindner Congress Hotel 
Frankfurt

16.11.2011 Le Méridien 
München

24.11.2011 Mercure Hotel Atrium
Hannover

Anmeldung
Die vier Fachforen bieten Ihnen Fachvorträge
rund um den Themenkomplex »Zukunftsmarkt
Metallbau« und die exklusive Gelegenheit, sich
mit unseren Experten persönlich auszutauschen.

Wollen auch Sie dabei sein?
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also 
melden Sie sich bitte schnell unter 
www.metallbaufachforum.de 
an und wählen Sie Ihren gewünschten Termin. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 €, 
ausgenommen hiervon sind exklusiv 
durch die Partner eingeladene Gäste und 
Abonnenten des Fachmagazins metallbau. 

Wir freuen uns auf Sie!

Bauverlag BV GmbH
Britta Kösters
Tel. 05241– 8045834, Fax 05241– 80645834
britta.koesters@bauverlag.de 

»Zukunftsmarkt Metallbau«
Treffen Sie 

Experten aus der 

Industrie und nutzen 

Sie den fachlichen 

Austausch 

mit Kollegen!

Per Fax an: 0 52 41 – 80 64 58 34

Ich nehme verbindlich teil am:
[  ] 02.11.2011 in Essen
[  ] 03.11.2011 in Frankfurt
[  ] 16.11.2011 in München
[  ] 24.11.2011 in Hannover

Name

Firma

Straße

Ort

Telefon

E-Mail

Ich bin eingeladen durch:
[  ] Akotherm GmbH Aluminium-Profilsysteme
[  ] Bauverlag BV GmbH
[  ] esco Metallbausysteme GmbH
[  ] ORGADATA AG
[  ] Pilkington Deutschland AG
[  ] Technobox GmbH
[  ] Teroson Bautechnik/Henkel AG & Co. KGaA
[  ] Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH

Fax-Anmeldung

Baukörperanschlüsse
Beschlagsysteme
CAD
Fassadenabdichtung
Kalkulationssoftware
Profilbauglas
Profilsysteme
Sonnenschutzglas

Baukörperanschlüsse
Beschlagsysteme
CAD
Fassadenabdichtung
Kalkulationssoftware
Profilbauglas
Profilsysteme
Sonnenschutzglas



Referenten und Moderation

Moderation
Stefan Elgaß 
Chefredakteur 
metallbau

Dipl.-Ing. 
Wolfgang Dutt
Pilkington Deutschland
AG

Dipl.-Phys. 
Christoph Troska
Pilkington Deutschland
AG, Bereich Basisglas

André Kohut 
Technobox GmbH

Heinz Josef Nilges 
Teroson Bautechnik/ 
Henkel AG & Co. KGaA

Prof. Dipl.-Ing. 
Michael Schuchardt
Akotherm GmbH 
Aluminium-Profil-
systeme

Michael Cramer 
Trelleborg Sealing 
Profiles Germany 
GmbH

Dipl.-Ing. 
Denise Goldau
Pilkington Deutschland
AG

Das Programm Das Programm
9.30 Uhr
Start/Begrüßung

9.45 bis 10.15 Uhr
Sonnenschutzverglasungen – 
aktuelle Entwicklungen und Trends
Dipl.-Ing. Denise Goldau, Dipl.-Phys. 
Christoph Troska, Pilkington Deutschland AG

10.15 bis 10.45 Uhr 
Beschlagsysteme bringen Bewegung 
in die Fassade
Uwe Schirrmeister,
esco Metallbausysteme GmbH

bis 11.15 Uhr
Kaffeepause mit Standbesuchen 

11.15 bis 11.45 Uhr
Fachgerechte Ausführung der 
Baukörper-Anschlussfuge nach EnEV 
und Stand der Technik
Heinz-Josef Nilges, Teroson Bautechnik/ 
Henkel AG & Co. KGaA

11.45 bis 12.15 Uhr 
Die Zukunft mit LogiKal aktiv gestalten
Dipl.-Ing. Matthias Willberg, Christoph Moll,
ORGADATA AG

12.15 bis 12.30 Uhr 
Podiumsdiskussion mit Referenten

bis 13.30 Uhr
Mittagessen mit Standbesuchen

13.30 bis 14.00 Uhr 
Mehr Anwendernutzen durch den Einsatz 
beider Tenado METALL Varianten
André Kohut, Technobox GmbH

14.00 bis 14.30 Uhr 
Pilkington Profilit™ –
Profilbauglas mit System 
Dipl.-Ing. Wolfgang Dutt, 
Pilkington Deutschland AG

bis 15.00 Uhr
Kaffeepause mit Standbesuchen

15.00 bis 15.30 Uhr 
Aluminium-Profilkonstruktionen im 
Kontext von Energieeffizienz und
Wirtschaftlichkeit
Prof. Dipl.-Ing. Michael Schuchardt, 
Akotherm GmbH Aluminium-Profilsysteme

15.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Die Anforderungen und Möglichkeiten 
der Fassadenabdichtung im Bezug auf 
Dichtungsgeometrie
Michael Cramer, 
Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH

16.00 Uhr
Podiumsdiskussion mit Referenten

16.30 Uhr
Abschluss
(Änderungen vorbehalten)

Uwe Schirrmeister
esco Metallbausysteme
GmbH

Dipl.-Ing. 
Matthias Willberg
ORGADATA AG
Die Zukunft mit 
LogiKal aktiv 
gestalten

Christoph Moll
ORGADATA AG
Die Zukunft mit 
LogiKal aktiv 
gestalten


